SCHEDA TECNICA

LISAFLAM 15

Lastra di tipo speciale con incrementata coe-
sione del nucleo ad alta temperatura (tipo D),
il cui gesso e additivato con fibre di vetro e
vermiculite al fine di aumentarne la capacita di
resistenza al fuoco (tipo F), rivestita su en-
trambe le facce con carta a bassissimo potere
calorifico superiore; questa caratteristica con-
ferisce alle lastre un comportamento di rea-
zione al fuoco in euroclasse Al. Si identifica
per la colorazione rosa dell'impasto di gesso.

DATI TECNICI

Caratterist ica Norma di

riferimento
Tipo EN 520 — 3.2 Tipo D F -
Bordi Longitudinale Bordo assottigliato
Di testa Bordo dritto

Spessore EN 520 - 5.4 15 + 0,5 mm
Larghezza EN 520 —5.2 1200 0/-4 mm
Lunghezza EN 520 -5.3 2500-3000 0/-5 mm
Fuori squadro EN 520 - 5.5 < 25 mm/m
Peso 13,00 kg/m®
Classe di reazione al fu oco EN 13501-1 Al -

. . . Long. 6 50 N
Carico di rottura a flessione EN 520 -4.1.2 Trasv. 250 N
Durezza superficiale EN 520 -5.12 - mm
Conducibilita termica A EN 10456 0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diff u- Campo secco:10 -
sione di vapore p SRS Campo umido:4 -
nggrbimento d'acqua superf i- EN520—5.9 1 i glm?
Assorbimento d'acquat otale EN 520 — 5.9.2 - %

Marcatura della lastra su lato posteriore:

Gyproc Lisaflam 15 — CE — Tipo D F — A1 — Data e ora di produzione — Paese di produzione

Milano, 05/02/2015
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